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DAGITIM YERLERINE

“Hitit Universitesi Bilim ve Teknoloji Festivali” 6zellikle Hitit Universitesi, Corum ve bolge
illerinin AR-GE ve UR-GE ekosisteminin tanitimina aracilik yapmay1 amaglamakta olup bu baglamda
hem sanayi ve kamu kuruluslarint hem de akademisyenler ile lise, lisans ve lisansiistii 6grencilerini
projelerini sunmak Uzere bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Festivalde kapsami olduk¢a genis tutulan tematik alanlarda “Fikir Yarigsmasi” ve “Proje
Yarigmast” diizenlenmesi ve bunlardan segilenlerin hayata gecirilmesi i¢in destek saglanmasi
planlanmaktadir. Ayrica Uzay, Havacilik, Savunma ve Sanayide Dijital Donlisiim alanlarinda iilkemizde
faaliyet gosteren yetkin kurum/kurulus yoneticilerinin Hitit Universitesi Bilim ve Teknoloji Festivali’nde
davetli konusmaci olarak yer almasi ve bdlgemizde yiiriitilen AR-GE ve UR-GE siireglerine yeni bir
bakis agis1 kazandirilmasi da hedeflerimiz arasindadir.

Hitit Universitesi Bilim ve Teknoloji Festivali biinyesinde “Makine ve Imalat Teknolojileri”
alaninda ihtisaslasan liniversitemiz, bu alandaki yetkinliklerini ve vizyoner hamlelerini dig paydaslari ile
paylasmak iizere TUBITAK destekli bir calistay diizenleyecektir. Calistay kapsaminda ayrica Makine,
Gida, Saglik, Dijital Doniisiim ve Savunma Sanayisinde yenilik¢i yaklasimlari sunmak {izere alanlarinda
uzman panelistler yer alacak ve festival katilimcilari ile bulusturulacaktir. Uluslararas: diizeyde planlanan
festival ayn1 zamanda Hitit Universitesinin “STEM’de kadinlar, giiclii yarinlar” Avrupa Birligi Projesi ile
de desteklenmekte olup Avrupa’nin ¢esitli tilkelerinden gelecek olan otuzdan fazla uluslararasi 6grenci
ve akademisyenin katilimi ile gergeklesecektir.

On binden fazla 6grencinin, bine yakin akademisyenin katilim saglamasi ongoriilen festivalin
protokol konusmalari, davetli konusmacilarin sunumlarinin ardindan proje pazar alaninin agilist ve es
zamanl panel, yarigma, seminer ve teknik geziler ile devam etmesi ve 6diil toreni ile sonlandirilmasi
planlanmaktadir. Festival ile ilgili detaylara https://projepazari.hitit.edu.tr adresinden ulasilabilecek
olup proje sunumu ile katilmak isteyen katihmcilarmm 15  Subat 2024  tarihine
kadar ""https://projepazari.hitit.edu.tr/tr/basvuru-formu™ adresinde yer alan formlardan ilgili
olanlarini doldurup yine web sayfasindan gondermesi gerekmektedir. “Hitit Universitesi Uluslararasi
Bilim ve Teknoloji Festivali’ne katilimlar1 i¢in etkinligin tim ogrenci ve personele duyurulmasi
hususunda;

Bilgilerini ve geregini arz ederim.
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